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HYRICAN® GBT AMD Epyc™ High Density Server 2U, 4-Node 

Artikelnummer 
EAN 

SRV00203 
4045643902034 

Hersteller Hyrican Informationssysteme AG 

 

Ein zentrales Merkmal unserer High-Density-Server ist die Fähigkeit 
zum parallelen Computing. Dies ermöglicht die gleichzeitige 
Ausführung mehrerer Aufgaben auf zahlreichen Prozessoren und 
Kernen. 

Unsere High-Density-Server sind mit hoher Arbeitsspeicher-Kapazität 
und Speicherbandbreite ausgestattet, um die 
Datenverarbeitungsgeschwindigkeit zu maximieren. 
Unsere High-Density-Server sind so konzipiert, dass sie leicht 
skalierbar sind. Dies bedeutet, dass zusätzliche Knoten oder 
Ressourcen hinzugefügt werden können, um die Rechenkapazität zu 
erhöhen, ohne die bestehende Infrastruktur zu beeinträchtigen. 
Trotz ihrer hohen Leistung sind die High-Density-Server der Hyrican 
AG energieeffizient. Sie nutzen fortschrittliche Kühltechnologien und 
energieeffiziente Komponenten, um den Energieverbrauch zu 
minimieren und die Betriebskosten zu senken. 

Diese High-Density-Server sind ideal für den Einsatz in 
hyperkonvergenten Infrastrukturen geeignet. Sie integrieren 
Rechenleistung, Speicher und Netzwerkressourcen in einer einzigen, 
skalierbaren Lösung, die einfach zu verwalten ist. 
Die Server bieten flexible und leistungsstarke Speicherlösungen, die 
für die Verwaltung großer Datenmengen optimiert sind. Dies umfasst 
sowohl traditionelle Speicherlösungen als auch softwaredefinierte 
Speicher (SDS), die eine flexible und kosteneffiziente 
Speicherverwaltung ermöglichen. 

Unsere High-Density-Server sind mit fortschrittlichen Management-Tools ausgestattet, die eine einfache und 
effiziente Verwaltung ermöglichen: 

Remote Management 
Über integrierte Remote-Management-Module können Administratoren die Server aus der Ferne 
überwachen und verwalten, dies vereinfacht Wartung und Fehlerbehebung. 
Automatisierte Verwaltung 
Unsere Server unterstützen automatisierte Verwaltungsfunktionen, die Routineaufgaben wie Software-
Updates, Systemüberwachung und Ressourcenverwaltung automatisieren. 
Benutzerfreundliche Schnittstellen 
Die Management-Software bietet intuitive, benutzerfreundliche Schnittstellen, die eine einfache 
Konfiguration und Überwachung der Server ermöglichen. 
Proaktive Überwachung 
Mit proaktiven Überwachungsfunktionen können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben 
werden, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen. 

Diese Merkmale machen die High-Density-Server der Hyrican AG zu einer idealen Lösung für moderne 
Rechenzentren, die hohe Leistung, Effizienz und Flexibilität erfordern. 

 Beschreibung 



H273-Z85-AAW1
High Density Server -  2U 4-Node DP 8-Bay NVMe/SATA

HPC, HCI, Hybrid/Private Cloud Server

Application

•  2U 4-node rear access server system
•  Dual AMD EPYC™ 9005/9004 Series Processors per node
•  12-Channel DDR5 RDIMM, 24 x DIMMs per node
•  Dual ROM Architecture
•  8 x 1Gb/s LAN ports via Intel® I350-AM2
•  8 x 2.5" Gen5 NVMe/SATA/SAS-4 hot-swap bays
•  4 x M.2 slots with PCIe Gen4 x4 interface (optional)
•  4 x LP PCIe Gen5 x16 slots
•  Dual 3000W 80 PLUS Titanium redundant power supply

Features

Specification
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Part Numbers

2U 4-Node - Rear access (W440 x H87.5 x D877 mm)

MZ83-HD2

AMD EPYC™ 9005 Series Processors
AMD EPYC™ 9004 Series Processors
Dual processor, cTDP up to 300W
- At ambient 25°C, cTDP up to 400W with optional heatsink and air shroud

8 x LGA 6096 (Socket SP5)

System on Chip

12-Channel DDR5 RDIMM, 96 x DIMMs
[EPYC 9005] RDIMM: Up to 6000 MT/s
[EPYC 9004] RDIMM: Up to 4800 MT/s

8 x 1Gb/s LAN ports (1 x Intel® I350-AM2) - Support NCSI function
4 x 10/100/1000 management LAN

Integrated in ASPEED® AST2600 x 4
- 4 x Mini-DP

Front hot-swap:
8 x 2.5" Gen5 NVMe/SATA/SAS-4 
*SAS card is required to support SAS drives.

Optional internal M.2:
4 x M.2 (2280/22110)

4 x LP PCIe Gen5 x16 slots

8 x USB 3.2 Gen1, 4 x Mini-DP, 8 x RJ45, 4 x MLAN

Speed and bandwidth:
PCIe Gen5 x4 or SATA 6Gb/s or SAS-4 24Gb/s

4 x TPM headers with SPI interface
- Optional TPM2.0 kit: CTM010

Dual 3000W 80 PLUS Titanium redundant power supply
AC Input: 100-240V
*The system power supply requires C19 power cord.

ASPEED® AST2600 Baseboard Management Controller
ASPEED® AST2520 Chassis Management Controller
GIGABYTE Management Console web interface

Windows Server, Red Hat Enterprise Linux server, Ubuntu, 
SUSE Linux Enterprise server, VMware ESXi, Citrix Hypervisor

4 x 80x80x80mm (16,900rpm)

Operating temperature: 10°C to 35°C 
Operating humidity: 8-80% (non-condensing) 
Non-operating temperature: -40°C to 60°C 
Non-operating humidity: 20%-95% (non-condensing)

1 x H273-Z85-AAW1, 8 x CPU heatsinks
1 x Mini-DP to D-Sub cable, 1 x 3-Section Rail kit

Packaging Dimensions: 1179 x 700 x 380 mm

Barebone package (cTDP 400W): 6NH273Z85DR000ACW1*
Barebone package (EPYC 9005/9004): 6NH273Z85DR000ABW1*
Barebone package (EPYC 9004): 6NH273Z85DR000AAW1*

Optional parts:
- C19 power cord 125V/15A (US): 25CP1-018000-Q0R
- C19 power cord 250V/16A (EU): 25CP3-01830H-Q0R
- C19 power cord 125V/15A (JP): 25CPA-01830B-Q0R
- M.2 expansion card - CMTP192: 9CMTP192NR-00*
- CPU heatsink (400W, 25°C ambient, Front): 25ST1-253212-A0R
- Air shroud (400W, 25°C ambient): 25HA8-H27330-G1R
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Specification

Learn more at https://www.GIGABYTE.com/enterprise Designed by

* All specifications are subject to change without notice. Please visit our website for the latest information.
* AMD, the AMD Arrow logo, EPYC and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.
* All other brands, logos and names are property of their respective owners.

© 2024 Giga Computing Technology Co., Ltd. All rights reserved. 
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Alle Markennamen sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Abbildungen können abweichen. Angaben laut 
Hersteller. Irrtümer sowie Änderungen im Sinn des technischen Fortschritts vorbehalten. 
 

 
 
 
Das ausführliche Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer Homepage 
www.hyrican.de im Bereich „Support & Service“ unter dem Punkt 
„Anleitungen“ oder scannen Sie den QR-Code. 

 

 

Sicherheitshinweise 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die Arbeit mit dem Computer im Benutzerhandbuch. 
Versuchen Sie nie das Netzteil des Gerätes selbst zu warten oder zu reparieren, da Sie durch 
öffnen oder entfernen des Gehäuses gefährlichen Spannungspunkten und anderen Gefahren 
ausgesetzt sein können. 
Achtung: Es besteht Lebensgefahr! 

Information zur Laserklasse 1  
Bei optischen Laufwerken (CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW) handelt es sich um Geräte der 
Laser Klasse1, sofern das Gehäuse des Laufwerks nicht entfernt wird. Entfernen Sie nicht das 
Gehäuse des Laufwerks, da unsichtbare Laserstrahlung austreten kann. 

Hochfrequenz-Interferenzen und Magnete  
Hochfrequenz-Interferenzen und starke Magnetfelder können die Ursache für auftretende 
Störungen Ihrer Computeranlage sein. Neben oder auf Lautsprecherboxen abgelegte 
magnetische Datenträger werden durch die Magnetfelder verändert und können zum 
Datenverlust führen. 

Service 
Informationen zu Servicebedingungen und zur Garantieabwicklung finden Sie im 
Benutzerhandbuch sowie auf unserer Homepage im Bereich „Support & Service“. Sie erreichen 
den Support der Hyrican Informationssysteme AG über das Kontaktformular.  

 

Zertifizierungen & Registrierungen 

ElektroG: 58337660 (ear-System) 

BattG:  64762534 (ear-System) 

ISO 14001:2015 Zertifikats Registrier-Nr.: 170120022/1 

ISO 9001:2015 Zertifikats Registrier-Nr.: 90120064/1 

Melderegister Bundesumweltamt: 21000563 

LUCID:  DE2782968386087 

Verpackungsregisternummer: DE2782968386087 

ZPÜ: 7000297 

Verkaufsverpackung EKO-Punkt Vertragsnummer: 2184260  

Transportverpackung EKO-Punkt Vertragsnummer: 2184260 

 

 

http://www.hyrican.de/
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Nachfolgende Normen und Richtlinien werden durch den Hersteller erfüllt: 

Sicherheit: 
EN 60950-1:2006+A11:2009 
+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 62368-1:2014+A11:2017 
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
EN 62479:2010 
EN 62311:2008 
EN 50665:2017 
EN 50663:2017 
 
 
Ökodesign:   
ROHS Verordnung (EG) Nr. 617/2013  
EN 50581:2012 
EN 62623:2013  
EN IEC 63000:2018 
 
 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
RED-Richtlinie 2014/53/EU) [nur bei Systemen mit Funk] 
Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EU 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Anhang II ändernd Ergänzung 2015/863/EU 
Geräuschemission (Gerätesicherheitsgesetz GSGV) 

 
Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Homepage 
www.hyrican.de unter Support und Service|Downloads|Konformitätserklärungen. 
 
 
 
Entsorgungshinweise 
Der Computer darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät und etwaiges Zubehör entsprechend den aktuell 
gültigen gesetzlichen Vorgaben. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder 
verwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der 
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. 
 
 
 
 

 

EMV: 
EN 55032:2015+A11:2020 
EN 55035:2017 
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 
EN 61000-3-2:2014 
EN IEC 61000-3-2:2019 
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 
EN 301 489-17 V3.2.4:2020 
EN 301 489-3 V2.3.2:2023 

 

 

Frequenzspektrum: 
EN300328 V2.2.2:2019 
EN301893 V2.1.1:2017 
EN300440 V2.2.1:2018 

Hyrican Informationssysteme AG 

Kalkplatz 5, 99638 Kindelbrück, Deutschland 

Vertrieb Hotline: 036375 513-0 

Service Hotline: 036375 513-44 

Service Online: https://hyrican.de/kontakt-support/ 

Service E-Mail: support@hyrican.de 

 

http://www.hyrican.de/
https://hyrican.de/kontakt-support/
mailto:support@hyrican.de
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